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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refizte bien
1’état actuel de la technique.

-

Les renseignements relatifs 2 ce ftravail de révision, 2
I’établissement des éditions révisées et aux mises 3 jour peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

BulletindelaCE1
Annuairedela CEI

Catalogue des publicationsde la CEI
Publié annueliement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera 3 la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire
Electrotechnique International (VEI), qui est établie sous forme
de chapitres s€parés traitant chacun d’un sujet défini, ’Index gé-
néral étant publié séparément. Des détails complets sur le VEI
peuvent étre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente pub

ont été soit repris du VEI, soit spécifiquement approuvés a
de cette publication.

Symboles graphiques et littéran

Pour les symboles graphiques,
d’usage général approuvé C

— la Publication 27 de1la C
électrotechnique;

Publications de la C EI établies par le méme
Comité d’Etudes

L'attention du lecteur est attirée sur le deuxieme feuillet de la

couverture, qui énumére les publications de la CET préparées
par le Comité d'Etudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of I E C publications is kept under con-
stant review by the [EC, thus ensuring that the content reflects
current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised edi-
tions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following I E C sources:

I E C Bulletin
I E C Yearbook

Catalogue of IE C Pu
Published yearly

Terminology

definitions contained in the present publication
beefi taken from the IEV or have been specifically
ad for the purpose of this publication.

aphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:

— 1EC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— 1E C Publication 617: Graphical symbols for diagrams.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC Publications 27 or 617, or
have been specifically approved for the purpose of this publication.

1 E C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the back cover, which

lists TEC publications issued by the Technical Committee
which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Sixiéme complément a la CEl 191-3 (1974)

NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS -

Partie 3: Régles générales pour la préparation
des dessins d’encombrement des circuits intégrés

AVANT-PROPOS

national intéressé par le sujet traité peut participer. Le isati ternationates, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEl, pafticipent & i travaux. La CEl collabore

3) Ces décisions constituent des re ions i terntlonales publlées sous forme de normes, de
rapports techniques ou de guides et'e <

La Norme i ‘ -3F a été établie par le sous-comité 47D* de la CEl:
Normalisation 3 i

Rapport de vote

47(BC)1227 47(BC)1293

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

L'annexe G fait partie intégrante de cette norme.

-

Anciennement comité d'études 47.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Sixth supplement to IEC 191-3 (1974)

MECHANICAL STANDARDIZATION OF
SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 3: General rules for the preparation of
outiine drawings of integrated circuits

FOREWORD

electronic fields. To this end and in addition to other activities, the |
Their preparation is entrusted to technical committees; any IE
the subject dealt with may participate in this preparatory

2) The formal decisions or agreements of the
which all the National Committees having &

3) They have the form of recommendations for i
reports or guides and they are accepted by

divergence between the
indicated in the latter.

International St
Mechanical standardi

d on the following documents:

DIS ' Report on voting

47(C0)1227 47(C0O)1293

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.

Annex G forms an integral part of this standard.

*

Formally technical committee 47.
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